采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲履约保证金
	1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；
2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	▲付款方式
	国产设备及境内直接供货的进口设备：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的50%；到货安装调试，经采购人确认后支付合同总价的40%，验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的10%。
境外供货的设备，在进口代理公司签订外贸合同、办出免表后，采购人向进口代理公司支付合同金额50%的预付款，由进口代理公司支付给中标人境外公司；合同货物送达采购人指定地点后，采购人向进口代理公司支付合同金额40%的进度款，由进口代理公司支付给中标人境外公司；合同货物安装调试成功并验收合格后，采购人向进口代理公司支付合同金额10%的尾款，由进口代理公司支付给中标人境外公司。



二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后180日内

	交付地点
	采购人指定地点

	▲质保期
	1年，项目验收合格后开始计算

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：2小时以内；
若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修； 

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
5.供货时提供有关的全套技术文件。
6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

	培训
	供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
供应商应提供相应的培训计划；
上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。



三、技术要求
[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：详见“3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	[bookmark: _Hlk176249428]序号
	名称
	数量
	单位
	（功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	变温X射线衍射仪（核心产品）（允许进口）
	1
	台
	设备功能：测试粉末及块状晶体等物质，作为物质结构表征的必不可少的手段, 其广泛应用于晶体结构分析、物相定性、定量分析、晶粒大小分析、结晶度分析、宏观和微观引力分析和择优取向分析。
参数：
1、X射线发生器：
1.1最大输出功率：≥3kW；
1.2管电压：≥20-60kV；
1.3管电流：≥2-50mA；
2、X射线光管Cu靶；
3、测角仪:
3.1扫描方式:θ/θ方式；
3.2最小可控步长：0.0001度；
★3.3测角仪半径：≥300mm；
3.4可动范围：-10度到160度；
3.5马达驱动：脉冲马达驱动；
★4、程序式自动可变狭缝，范围≥0.05-7mm（0.01mm/步）；
5、器件识别和安装：所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别；
6、半导体直读阵列探测器：  
6.1探测器道数：≥256；
6.2道宽：≤75μm；
6.3每道线性计数：1,000,000 cps以上；
★6.4探测器活性面积：≥380mm2；
7、通用Z样品台：
7.1自动移动范围：≥－4～＋1mm；
7.2附带标准附件头、高度基准样品支撑台；
8、样品架：
8.1玻璃样品架0.2mm深40个；
8.2玻璃样品架0.5mm深40个；
9、原位中低温附件
9.1.测试气氛：大气、真空（10-2mbar）；
9.2.使用温度范围（使用标准样品架时）：大气：25～450℃；惰性气体、干燥空气：－150～450℃；配机械真空系统真空（10-2mbar）：－180～600℃；
9.3测试范围：10～140°；
9.4.样品台高度调整计算机控制，软件可以自动补偿由于温度变化热膨胀引起的高度变化，不需要人为去校准测样高度。
10、软件：
10.1仪器通过智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节；
10.2可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告；
10.3最新应用分析软件包括：定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等功能；
11、工作站系统：至少3.0GHz，≥32GB内存，硬盘≥1T，≥27寸显示器, DVD-RW可擦写光驱，激光打印机,Windows 10 OS；
12、水冷系统：
12.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统；
12.2工作要求：连续工作；
12.3控温精度：优于±1℃；
12.4供水流量：满足发生器工作要求；
12.5水的温度：可调。
配置：
1.X射线衍射仪一台；
2.智能水平测角仪一台；
3.高速探测器一台；
4.X射线发生器用循环水一台；
5.工作站与打印机一套；
6.中低温附件一套。

	2
	全自动比表面及孔隙度分析仪（允许进口）
	1
	台
	设备功能：获得样品的气体等温吸附曲线，结合结构分析模型计算样品的比表面积、孔径分布和孔体积。
参数：
1整体要求：
1.1全自动运行，采用真空容量法原理，可对样品（如沸石，活性炭，金属氧化物，MOF，COF，石墨烯等多孔材料）进行比表面积、孔径分布和孔容等分析；
2.技术要求：
★2.1配置2个微孔分析站和6个全自动程序升温脱气站，脱气站和分析站为一体机，分子泵极限真空度：5×10-10mbar；
2.2比表面积范围：≥0.01m2/g（N2吸附）；
2.3孔径范围：0.35nm–500nm；
2.4P/Po范围:≤1x10-7–0.995；
2.5为保证有效的微孔分析，脱气站可进行分子泵脱气，分子泵极限真空度：5×10-10mbar，且必须配有原装分子泵保护冷阱；
2.6至少具有2个微孔分析站，每个微孔分析站上必须独立配有三级压力传感器，每个分析站独立配有1550torr,10torr和1torr三级压力传感器，分析站不能共用低压压力传感器；
2.7P0管拥有独立测量的压力传感器，以进行不间断的连续测量；
2.8压力传感器精度：≤0.15%；
2.9配备液位传感器，控制冷浴液面，检测液氮，水等质量；
2.10吸附质气体:N2,Kr,Ar,CO2及其它非腐蚀性气体；
2.11至少具备7个气体进气口；
2.12配备不小于3L的分析杜瓦瓶，杜瓦瓶必须可以连续工作90小时以上，分析中途可以添加冷浴，分析时间无上限；
★2.13歧管可控温，控温温度:35℃to50℃，稳定性:±0.05℃；
2.14脱气站必须可以指定进气口并可编程回填压力，单独的数字式温度控制和温度显示，升温/恒温/自校正等全自动程序控制；
★2.15至少具有6个脱气站。脱气站必须可以全自动程序升温编辑控制。脱气站必须可实现：计算机软件控制，可针对处理时间、处理温度和抽空速率进行软件编排，实现预处理的程序升温全自动控制，温度范围：室温至450℃，温度可以1℃递进。具有2个独立温度控制加热区，脱气站必须配有独立的1550torr压力传感器；
★2.16分析站共用一个杜瓦瓶，保证死体积最小，提高分析精度，降低运行成本。可以实现2个样品在不同温度下不同气体的吸附测试；
2.17可进行迟滞环扫描；
2.18具有薄膜分析模型；
2.19具有专用微孔分析比表面积助手；
2.20具有NK、FHH分形维数模型；
2.21至少提供23种密度函数理论DFT数据库。必须包括非定义域密度函数理论NLDFT和骤冷密度函数理论QSDFT模型，并提供详细的列表；
3.工作站：配以太网接口，操作系统为Windows10/11，中文和英文版皆可,配置≥：Inteli5CPU/8G内存/500G硬盘。
配置：
1.全自动比表面积和孔径分析仪主机1台；
2.液位传感器1个；
3.3L杜瓦瓶1个；
4.冷阱杜瓦瓶1个；
5.加热包2个；
6.样品管20根；
7.O型圈20个；
8.填充棒10根；
9.30L液氮罐1个；
10.减压阀3个；
11.电脑1台。

	3
	纳米激光粒度Zeta电位仪（允许进口）
	1
	台
	设备功能：测量颗粒粒度、分子大小、电泳迁移率、Zeta电位和分子量测的科学仪器，在材料科学、生物医药、化学工程等领域有着广泛的应用。
参数：
1、系统
★1.1采用高性能He-Ne气体激光器，不采用固体激光器，波长633nm±2nm，最大功率输出<5mW；
★1.2激光衰减：可自动选择衰减器，也可手动选择衰减器，衰减器>10个，透射率100%至0.0005%；
1.3检测器采用雪崩光电二极管(APD)；
★1.4温度控制范围：0℃-115℃；
1.5主机具有气体接入端口，在低温测量时，可以通过连接干燥氮气控制冷凝；
[bookmark: _Hlk84674634]1.6配备有荧光滤光片和偏振片，可通过软件操作切换；
2、粒度
★2.1测量角度只采用背向（173°）和前向（13°）；
2.2粒度范围：0.3nm-10um；
2.3可自动优化测量位置，也可在0-4.64mm任意固定位置进行测量；
2.4可自动选择测试次数，也可手动选择测试次数，测试次数可在15-100之间选择；
2.5测量时长至少可选择0.839s，1.68s，3.36s，6.71s和13.4s；
2.6软件界面可选择显示稳态数据和瞬时数据；
3、ZETA电位：
3.1可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数，测量次数可在1-32000之间选择；
3.2电压可自动选择，也可手动选择，电压范围可在1-110V之间选择；
3.3zeta适合检测的粒度范围：3.8nm-100um；
3.4zeta电位范围：无有效限制；
3.5迁移率：>±20μ.cm/V.s；
3.6采用混合模式测量，即高频电场和低频电场；
3.7采用恒流模式，避免电极氧化带来的影响；
★3.8采用可抛弃型折叠毛细管样品池；
★3.9可采用扩散障法，避免样品与电极直接接触，最小样品量100μL；
★3.10电导率范围：0-250mS/cm；
4、软件功能
4.1测试方法可一键复制，可进行序列测试；
4.2软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏；
4.3具有数据质量指南功能，在数据质量差时，给出指导意见；
4.4测量完成后可自动计算出平均值；
4.5选中多个测试结果时，可以给出标准偏差和相对标准偏差；
4.6具有尺寸显示限制模式，可对尺寸上限和下限进行分别设定；
4.7测试数据采用数据库方式存储；
5.工作站：≥I7-11700/16GB/1TBHDD/DVDRE/Win10proEnglish/23寸或以上显示器/集成显卡。
配置：
1.主机1台；
2.聚苯乙烯粒径池（100个/盒）1盒；
3.抛弃型折叠毛细管样品池（10个/盒）1盒；
4.玻璃样品池1个；
5.电位标样（10ml）1支；
6.配置工作站1套。


[bookmark: _GoBack]
